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Abstract (en)
The switch housing (2) is of insulating material with features (3) for fixing onto a carrier rail. Connection points are provided (4) for connection onto
power rails (6). These are produced with spring clips (12) that latch into position onto location dimples (9).The opening in the housing receives a
circuit board (15) with a similar contour.

Abstract (de)
Eine Reihenklemme mit Leiterplatte (15) insbesondere in anreihbarer Auslegung weist ein anreihbares Klemmengehäuse (2) aus Isolierstoff im
Klemmengehäuse (2) angeordnete Anschlussvorrichtungen (4) zum Anschluss externer Leitungen und im Klemmengehäuse (2) angeordnete
Stromschienen (6) mit daran ausgebildeten oder angesetzten Anschlüssen (8, 17, 21, 27, 35) zur Kontaktierung von korrespondierenden
Anschlüssen (19, 20, 34, 28) der Leiterplatte (14) auf. Dabei weist ferner das Klemmengehäuse (2) eine Aussparung (14) zur Aufnahme der
Leiterplatte (15) auf, welche eine der Kontur der Leiterplatte (15) angepasste Form hat und die Anschlüsse an den Stromschienen (6) und die
Anschlüsse an der Leiterplatte (15) sind zusammensteckbar ausgebildet.
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